TAILORED EMC&THERMAL SOLUTIONS thQ

Lagerhinweise

fur: Metallteile der Firma MTC

(Kontaktfedern; SMD-Kontaktfeder; Abschirmgehause und Clips fiir die Leiterplatte; SMD-Kontaktpads; SMD-Fastener;
Wabenfilter)

A) Lagervorschriften

Fir die Lagerung unserer EMV-Metallteile empfehlen wir folgendes:

e Lagerbestandswechsel nach dem Prinzip, FiFo (First in, First out)

e Lagertemperaturvon 5°C-30°C

e Relative Luftfeuchte nicht Uber 70%

e Schutz vor direktem Sonnenlicht (UV-Einwirkung)

e Schutz vor Frost

e Schutz vor schadlichen Einwirkungen und Dampfen von z.B. Desinfektionsmitteln,
Losungsmitteln, etc.

B) Lagerungsverfahren

Eine Lagerung der Produkte im freien ist nicht zulassig. Metallprodukte sollten getrennt von
silikonhaltigen Produkten, vor allem ausgasende Silikonprodukte, in geschlossenen, maliig
bellfteten Raumen und auf trockenem Untergrund in Regalen oder Lagerboxen gelagert
werden. Bei dieser Art von Lagerung sind die folgenden Punkte zu beachten:

e Unten liegende Produkte dirfen durch das Gewicht der darauf lagernden
Produkte nicht verformt werden.

Der Kunde ist daflir verantwortlich, die Produkte vor Inbetriebnahme auf
Beeintrachtigungen durch die Lagerung zu untersuchen.

Es wird empfohlen die Bauteile 2 Stunden vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur zu
lagern.
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